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摘要(译)

一种超声外科手术器械，包括轴，第一钳夹，其具有位于轴的远端的近
端，第二钳夹和超声波导。第一钳口具有穿过第一钳口的近端的内部槽
和槽的任一侧上的表面。第二钳口具有面向第一钳口表面的表面。波导
延伸超过轴并且可滑动地接合槽并且具有刀片，该刀片具有从刀片的远
端向近侧向上倾斜的组织压缩表面，并且在上部具有上部和基本水平的
顶表面部分。组织压缩表面和/或顶表面部分形成切割表面。当钳口在其
间压缩组织时，刀片在槽内滑动以在刀片向远侧移动时进一步压缩和切
割压缩的组织。
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